超级陶璨装置-关键技术攻关项目
500 MHz常温高频腔研制
会议纪要
	会议编号：ADIV-RIRF-20251113M01

	会议名称
	环高频系统项目内部工作例会
	主持人
	韦业龙、周泽然

	会议时间
	2025年11月13日
14.00-15.30
	会议地点
	2号楼2层会议室

	与会人员
	韦业龙（线上）、周泽然、孙立、王成哲、熊子彧、张超、王宏晋、黄鹏彬、曹泽鑫

	请假
	

	会议议程
	1. 常温高频腔和低电平部分相关工作汇报
2. 会议总结

	会议内容及决议
	会议听取相关课题研究人员对目前研究进展做出汇报总结，形成如下工作部署：
课题组1（高频腔）：
1. 腔体加工进度：安装接口法兰、精加工高次模连接法兰、精加工方波导、已完成焊接。
2. pick-up进展：选用Loop型，经优化后S21=-40 dB，后交由樊梦旭检查。
3. 双馈腔进展：完成腔体初步机械设计和热分析、应力分析，结果显示与单馈腔结果近似，最大温升下降约2℃。下一步准备进行精细机械设计和优化。
4. 用于小信号测试的手动调谐器型号得到确认。

课题组2（低电平）：
1. 对频综系统进行了测试。对鉴相系统上位机进行了设计和调试。将反馈系统控制部分集成到EPICS系统中。
2. 进行了VODL漂移补偿性能测试、进行了时分复用功能测试（普通线缆温漂影响）、进行了PZT控制测试。
3. [bookmark: _GoBack]下一步准备搭建闭环系统、设计PZT控制系统、测试验证闭环系统性能整体系统离线验证。
4. 建议对恒温箱进行长期稳定性测试。
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